
2024年2月吉日
尊敬的各位客户

　感谢您一直以来的厚爱！

　芝浦机电集团将于3月20日（星期三）～22日（星期五）在『SEMICON China 2024』上参展。

　芝浦机电集团拥有常年积累的诸多核心技术（精密机电、清洗、绑定设备、蚀刻、真空、成膜等）。

　提供面向半导体、电子部品、平板显示器等用途制造设备的从开发到售后服务的一系列解决方案。

　我们将根据客户多种多样的需求提供相应的系列产品。

　借此机会，我们希望您能看到芝浦机电集团的最新技术，我们期待您的光临！

会展日期 ：2024年3月20日（星期三）　9:00～17:00

　　 　　21日（星期四）　9:00～17:00
    　 　22日（星期五）　9:00～16:00

会 场 ：Shanghai New International Expo Centre

展示场所 ：Hall E7　7575
出展目录 ：　　平板展示

　　１）半导体前工程
　　　　・单片硅片清洗设备 SC300-CC 系列/ FC 系列 

　　　　・高温磷酸蚀刻设备 SC300-HT 系列
　　　　・等向性蚀刻设备 CDE 系列

　　　　・光罩清洗设备 MC150 系列
　　　　・先进光罩蚀刻设备 ARES 系列

　　２）半导体后工程
　　　　・高精度覆晶机系列

　　　　・多样制程高精度覆晶机 TFC-6500
　　　　・FO-PLP高性能覆晶机 TFC-9300
　　　　・超高精度混合覆晶机 TFC-6700

SEMICON China 官方网站： https://www.semiconchina.org/

　e-mail ：

　网站 ：https://www.shibaura.com.cn/

「SEMICON China 2024」 参展指南

－　指南　－

【联络信息】
　芝浦机电（上海）有限公司

https://www.semiconchina.org/
https://www.shibaura.com.cn/

